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u ZASTOSOWANIE:

Do przyklejania na powierzchniach pionowych i poziomych
okftadzin kamiennych (z wylaczeniem marmuru) oraz  duzych,
ciezkich plyt z gresu, klinkieru i ptytek ceramicznych na podtoza z
betonu, cegly, tynkéw cementowych i cementowo-wapiennych. Do
stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkéw w tym réwniez w
pomieszczeniach narazonych na czasowe zawilgocenie (np. w
kuchniach, fazienkach). Z uwagi na duza wytrzymato$é me-
chaniczng polecany do przyklejania oktadzin kamiennych (z
wytgczeniem marmuru), ptytek ceramicznych, klinkierowych i
gresowych na silnie obcigzonych podtozach /np. posadzki
przemystowe, garaze, warsztaty itp/.

= TECHNOLOGIA WYKONANIA:

m Przygotowanie podtoza:

Podtoze powinno by¢é nosne, réwne i suche, nie spegkane,
oczyszczone z powltok antyadhezyjnych (takich jak: kurz, tluszcz,
pyty i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej.
Podtoza o stabej przyczepnosci (odspojone tynki i powtoki
malarskie) trzeba usung¢. Nieréwnosci i ubytki podioza (rzedu
5+15 mm) wyréwna¢ zaprawa wyréwnawczo-murarskg BOLIX W.
Podtoza chtonne nalezy zagruntowaé preparatem gruntujgcym
BOLIX T. Gfadkie powierzchnie betonowe zmatowi¢ grubym
papierem $ciernym, odpyli¢ i zagruntowa¢ preparatem BOLIX T.

m Przygotowanie produktu:

Zawarto$¢ opakowania wsypa¢ do pojemnika z odmierzona ilo$cig
wody (4,75+5,50 litra) i doktadnie wymiesza¢ mieszarka/wiertarkg
wolnoobrotowg z mieszadtem koszykowym, az do uzyskania
jednorodnej masy. Po uptywie 5 minut i ponownym wymieszaniu
zaprawa jest gotowa do uzycia. Czas wykorzystania zarobionej
woda zaprawy wynosi ok. 1,5 h. Przygotowanie i aplikacja zaprawy
wymaga temp. od + 5°C do + 25°C (dotyczy takze podtoza)

m Zastosowanie produktu:

Na wiasciwie przygotowanym podiozu natozy¢ i rozprowadzi¢
zaprawe klejowg przy pomocy pacy zgbatej (wym. zebdw pacy
dobra¢ odpowiednio do wielkosci ptytek), a nastepnie przytozy¢
ptytke i docisna¢ jq do podtoza. Zaprawa powinna pokrywa¢ min.
80% powierzchni ptytki. Po przyklejeniu ptytki nalezy delikatnymi
ruchami ustali¢ jej ostateczne potozenie. Plytki mozna uktada¢ na
zaprawie klejowej, poki zaprawa ma tendencje do przyklejania sie
do rak (przed uptywem czasu naskérkowania). Korekte potozenia
plytek mozna przeprowadzi¢ w czasie nie dtuzszym niz 20 minut od
momentu rozprowadzenia kleju na podtozu. Optymalna grubo$é
warstwy klejowej wynosi 3+5 mm /max. grubo$¢ 10 mm/.
W przypadku posadzek, klej naktada¢ na podtoze i ptytke.

m Zalecenia wykonawcze:
1) Przygotowanie podtoza

klej do okiadzin kamiennych oraz ciezkich ptyt ceramicznych

(kolor szary)

m Na nowo wykonanych podifozach mineralnych (takich jak:
beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne) mozna rozpoczaé
prace przygotowawcze (w tym gruntowanie) i naktadanie zaprawy
klejowej dopiero po jego wyschnieciu (okres schniecia podtoza
mineralnego wynosi ok. 8 dni na kazdy 1 cm grubos$ci warstwy).

m W przypadku wystepowania nieréwnosci i ubytkéw na
powierzchni $cian i podtég nalezy do ich wyréwnania zastosowaé
zaprawe klejowa BOLIX W. Przy czym, jednorazowo mozna
nakfadac¢ ta zaprawe warstwa o grubosci do 15 mm.

m W przypadku koniecznosci wyréwnania i wygtadzenia
powierzchni podtég (w zakresie od 2 do 10 mm)
w pomieszczeniach bez ogrzewania podtogowego i nie narazonych
na czasowe zawilgocenie zaleca sie zastosowa¢ samopoziomujaca,
zaprawe cementowg BOLIX SN. Przed uzyciem zaprawy
samopoziomujace;j istniejace podioze nalezy zagruntowa¢ az do
momentu catkowitej likwidacji chtonnosci podioza preparatem
gteboko penetrujgcym BOLIX N.

m W miejscach wystepowania duzej wilgotnosci (kabiny
prysznicowe, fazienki, pralnie, tarasy, balkony) w celu wiasciwego
zaizolowania podtoza nalezy przed uzyciem zaprawy klejowej
wykona¢ powtoke uszczelniajacy folig w ptynie BOLIX HYDRO.

I1) Aplikacja zaprawy klejowej

m Proces przygotowania, uktadania i wigzania zaprawy klejowej
powinien przebiega¢ przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze
powietrza od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotnosci powietrza.
m Maksymalne obcigzenie powierzchni pionowej okladzing
kamienng nie moze przekracza¢ 60kg/m?.

m W celu uzyskania dobrej przyczepnosci zaprawy do podioza
nalezy najpierw nanie$¢ zaprawe klejowg gtadka strong szpachli,
a nastepnie nanie$¢ zaprawe szpachlg zgbatg o zadanej wielko$ci
zebow.

m Przy ptytkach uktadanych na powierzchniach o matym
obciazeniu zalecamy, aby natozona zaprawa pokrywata min. 80%
powierzchni spodu ptytki.

m Przy ptytkach uktadanych na powierzchniach obcigzanych oraz
na ptytkach uktadanych na zewnatrz zaprawa klejaca powinna po-
kry¢ 100% powierzchni wewnetrznej ptytki.

m W przypadku uktadania plytek na zewnatrz budynkéw
zalecamy, aby zaprawe klejowg nanosi¢ metoda podwojnego
smarowania (przesmarowac¢ zaprawg zaréwno powierzchnig plytki
jak i podtoze).

m Nalezy odpowiednio dopasowaé¢ mozliwosci wykonawcze do
powierzchni przeznaczonej do jednorazowego wykonania (biorac
pod uwage ilo$¢ pracownikéw, ich umiejetnosci, posiadany sprzet,
istniejacy stan podtoza i panujace warunki atmosferyczne).

m W trakcie prac nalezy pamigta¢ o witasciwym wykonaniu i
wykonczeniu szczelin dylatacyjnych wystepujacych w podtozu.
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1ll) Pielegnacja i dojrzewanie zaprawy
m Swiezo przyklejone plytki chroni¢ przed penetracjg wody i
dziataniem mrozu do czasu zwigzania zaprawy.

IV) Spoinowanie

m Spoinowanie wykona¢ najlepiej przy uzyciu zaprawy do
spoinowania BOLIX BK po ok. 72h od momentu przyklejenia
ptytek.

= Srodki ostroznosci:

n Po zakonczeniu klejenia narzedzia i rece nalezy umyé
biezaca wodg pamietajac, ze po wyschnieciu zaprawy klejowej
czyszczenie  jest utrudnione. Powierzchnige Swiezo
zabrudzonych elementéw nalezy przetrze¢ wilgotng szmatka.

m Wyrdéb posiada odczyn alkaliczny, nalezy chroni¢ oczy i
skore. W przypadku bezposredniego kontaktu z oczami nalezy
ptukac je obficie wodg i skontaktowaé sie z lekarzem.

m Niezbedne narzedzia:
m Wiadro budowlane
m Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400+500 obr/min)
z mieszadtem koszykowym
mPaca zabkowana (wielko$¢ zabkéw kwadratowych powinna
by¢ odpowiednio dobrana do wielkosci uktadanych ptytek
np.dla ptytki 15 x 15 cm - zabki 6 mm dla ptytki 30 x 30 cm - 8
mm)
m  Szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewne;j

= DANE TECHNICZNE:
mParametry uzytkowe zaprawy klejowej:
mTemperatura stosowania: od +5°Cdo +25°C
mTemperatura podtoza: od +5°C do +25°C
mProporcje mieszania: 4,75+5,50 | wody na 25 kg kleju
mCzas uzycia: ok. 1,5 h
mOptymalna grubos¢ warstwy: 3+5 mm
mPrzyczepnosé: > 1,0 MPa
mCzas otwarty: ok. 20 min.
mSptyw: < 0,50 mm
mObciazenie przez chodzenie: po 48 h
mPelne obciazenie: po 14 dniach
mSpoinowanie okladzin kamiennych: po 72 h

= Dane techniczne i wtasnosci produktu:
m  Konsystencja: suchy proszek
m  Kolor: szary
m Gestosé nasypowa: ok. 1,50 kg/dm?®

= Wiasnosci zaprawy:
mOdpornosé na wilgoé: okresowo odporna
mOdpornos¢ na starzenie: odporna
mOdpornosé na oleje i rozpuszczalniki: nie odporna

klej do okiadzin kamiennych oraz ciezkich ptyt ceramicznych

(kolor szary)

mOdpornosé na kwasy i zasady: nie odporna
mOdpornos¢ na temperature: 0od-20°Cdo +50°C

/wszystkie dane techniczne zostaly podane dla wzglednej
wilgotnosci powietrza 60% i temperatury powietrza + 20°C/

= ZUZYCIE:

Srednie zuzycie zaprawy klejowej na odpowiednio przygotowanym
podtozu wynosi ok. 0,85 kg/m? na kazdy 1 mm grubosci warstwy.
W celu doktadnego okreslenia zuzycia wyrobu =zaleca sig
przeprowadzenie préb na danym podtozu.

= WARUNKI PRZECHOWYWANIA | TRANSPORTU:
Oryginalnie zamknigete opakowania chroni¢ przed zawilgoceniem
w czasie ftransportu i skltadowania. Okres przydatnosci do
zastosowania: do 12 miesiecy od daty produkcji. Wyréb
przechowywac¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci.

= DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE:
m Norma PN-EN-12004
m Atest Higieniczny PZH Nr HK/B/1214/15/2001
m Deklaracja zgodnosci Nr 2/EC/2004

= SKLAD:

Klej BOLIX P jest sucha mieszanka spoiw hydraulicznych,
polimeréw, bazy drobnoziarnistych wypetniaczy mineralnych oraz
dodatkéw modyfikujacych.

BOLIX S.A. gwarantuje wiasciwg jako$¢ wyrobu, lecz nie ma wplywu na rodzaj jego
zastosowania i sposob uzycia. BOLIX nie ponosi odpowiedzialno$ci za prace Projektanta i
Wykonawcy. Wszystkie przedstawione wyzej informacje zostaly podane w dobrej wierze
wedtug najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania. Nie zastepujq one fachowego
przygotowania Projektanta i Wykonawcy oraz nie zwalniaja go z przestrzegania zasad sztuki
budowlanej i BHP. W przypadku watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie proby lub
skontaktowac sig z Dziatem Technicznej Obstugi Klienta BOLIX. Wraz z wydaniem powyzszej
Karty Technicznej wszystkie poprzednie tracg swojg waznos¢.
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